
ARIM半導体基盤プラットフォーム
（ARIM-SETI）

ARIMの強みである材料・プロセス研究開発の支援に加え、半導体集積回路の
設計・試作・評価の支援体制を整備・強化したARIM-SETIが新たに発進します。
ARIM-SETIでは半導体デバイスで利用する新材料や新機能・特殊な構造をもつ
デバイス・集積回路およびそれらの高密度集積、集積回路を利用した応用システム
の研究開発を幅広く支援します。

●ARIM-SETIでは、マテリアル先端リサーチインフラ全国25機関と新たに加わった豊橋技術科学大学の26機関に
先端的な研究設備と専任の技術スタッフを配置して、半導体分野に係る研究支援をすすめてまいります。

Project Organization

マテリアル先端リサーチインフラ センターハブ運営室

ARIM-Semiconductor Technology Infrastructure

提供サービス

●ARIM-SETIでは、材料・プロセス・デバイスからシステムまでの多種多様な研究開発を加速させます。
Service

お問い合わせ

ARIM-SETI ホームページ

・CMOS集積回路とセンサ等の集積化デバイス
・SiC/GaN等のパワー半導体デバイス
・MoS2などの硫化物、グラフェン、hBNなどの２次元(2D)半導体デバイス
・数10GHｚ～THz帯の高周波半導体デバイスやアンテナの集積化
・光-電気変換や信号伝送などの光電融合のための半導体レーザや光導波路等のデバイス
・Si、III-V族、ペロブスカイト、量子ドットなどの次世代太陽電池
・上記以外の、有機半導体、次世代メモリ、スピントロニクスデバイス、量子デバイスなど

ARIM-SETI 技術サポート・機器利用に関するお問い合わせ（メール）

以下のような分野の設計・試作・評価、材料・プロセスの研究開発の支援につきましては

是非 にご相談ください

そして特徴的な評価技術として、極低温環境下評価、生体適合性評価、SPring-8によるプロセスのその場解析、欠陥・
歪み分布の可視化、電子顕微鏡による高感度電位・電荷計測などについてもご相談ください。

その他ARIM全般については

回路試作機関

材料・プロセス機関

ネットワーク機関

コ
ア
機
関

実施体制

各機関の支援内容の詳細については ARIM-SETIホームページの「機関ごとの提供サービス」をご覧ください
https://nanonet.go.jp/seti/page/dir000029.html

提供サービス
設計・試作サービス
加工サービス
評価サービス

東北大学 〇〇〇

東京大学 〇〇〇広島大学 〇〇〇

豊橋技術科学大学 〇〇〇

物質・材料研究機構 〇〇〇

北海道大学 〇〇〇

東京科学大学 〇〇

名古屋大学 〇〇〇

九州大学 〇〇

京都大学 〇〇〇

山形大学 〇 〇

産業技術総合研究所 〇〇〇

筑波大学 〇〇〇

早稲田大学 〇

電気通信大学 〇

自然科学研究機構 〇〇名古屋工業大学〇〇

豊田工業大学 〇

奈良 〇

香川大学 〇〇

大阪大学 〇〇〇日本原子力研究開発機構 〇

〇〇〇

量子科学技術研究開発機構 〇

信州大学 〇

CONTACT

〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1  国立研究開発法人物質・材料研究機構技術開発・共用部門
ホームページ：https://nanonet.go.jp/ E-mail : ARIM_info@nanonet.go.jp

推進体制

ご挨拶


